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(§) Kochfeld mit Bedienbereich 

@ Bekannt ist ein Kochfeld zum Einbau in eine Kochfeld- 
aufnahme einer Arbeitsplatte mit einer Kochplatte aus 
Glaskeramik oder ahnlichem, unterhalb welcher Koch- 
platte Heizelemente angeordnet sind, mit Beruhrungsfla- 
chen eines Bedienbereiches auf der Oberseite der Koch- 
platte, die durch unterhalb der Kochplatte angeordnete 
Sensoren einer Bedieneinheit uberwacht sind, die in Ver- 
bindung steht mit einer Steuereinheit zum Steuern der 
Heizelemente. Um eine moglichst niedrige Temperatur 
der Beruhrungsflache zu erreichen, uberdeckt die Koch- 
platte die Arbeitsplatte bei in die Kochfeldaufnahme ein- 
gebautem Kochfeld mit seinem Bedienbereich, so daS 
der Bedienbereich im wesentlichen aufcerhalb der Koch- 
feldaufnahme angeordnet ist. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kochfeld zum Ein- 
bau in eine Kochfeldaufnahme einer Arbeitsplatte mit einer 
Kochplatte aus Glaskeramik oder ahnlichem mit Beruh- 
rungsflachen eines Bedienbereiches auf der Oberseite der 
Kochplatte, die durch unterhalb der Kochplatte angeordnete 
Sensoren einer Bedieneinheit iiberwacht sind, die in Verbin- 
dung steht mit einer Steuereinheit zum Steuern von unter- 
halb der Kochplatte angeordneten Heizelementen. 

Ein derartiges Kochfeld ist bekannt aus der Druckschrift 
DE 196 10 073 Al, wobei unterhalb der Glaskeramikplatte 
Strahlungsheizquellen sowie Bedien- und Anzeigeelemente 
integriert sind. Die Glaskeramikplatte ist von einem Koch- 
feldrahmen umzogen, der in den entsprechend gestalteten 
Ausschnitt der Arbeitsplatte eingesetzt und gehaltert ist. 
Nachteilig am bekannten Stand der Technik ist, daB auf- 
grund der begrenzten und ublicherweise standardisierten 
AusschnittgroBe in der Arbeitsplatte bei den typischerweise 
in einem Glaskeramikkochfeld vorhandenen vier Kochstel- 
len der geometrische Abstand zwischen den beheizten Zo- 
nen und den Beruhrungsflachen des Bedienbereiches relativ 
gering ist. Dies fuhrt aufgrund der Warmequerleitung in der 
Glaskeramik zu fur die Bedienperson unangenehmen Be- 
ruhrungstemperaturen der Oberseite der Kochplatte im Be- 
reich der Beruhrungsflachen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Kochfeld 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 derart zu ver- 
bessern, daB die Temperatur der Beruhrungsflachen redu- 
ziert ist. 

ErfindungsgemaB ist dies dadurch erreicht, daB die Koch- 
platte die Arbeitsplatte bei in die Kochfeldaufnahme einge- 
bautem Kochfeld mit seinem Bedienbereich uberdeckt, so 
daB dieser zumindest zum Teil auBerhalb der Kochfeldauf- 
nahme angeordnet ist. Durch die VergroBerung der Koch- 
plattenflache bei gleichbleibender GroBe des Arbeitsplatten- 
ausschnittes ist es auf einfache Weise moglich, den Abstand 
der Beruhrungsflachen von den Heizelementen zu vergro- 
Bern. Da die VergroBerung des Abstandes um 1 mm die 



lung im wesentlichen senkrecht nach oben reflektieren und 
die durch einen gegebenenfalls vorhandenen Betatigungs- 
finger einer Bedienperson reflektierte Strahlung wieder zu 
einem Infrarotempfanger der Bedienelektronik zurucksen- 
den. 

Zur Vereinfachung der Bedienung des Kochfeldes ist der 
Bedienbereich und damit der Anzeigebereich in dem einer 
Bedienperson zugewandten Endabschnitt der Kochplatte 
vorgesehen. 

Insbesondere in diesem Bereich uberlappt die Kochplatte 
die Arbeitsplatte vorteilhafterweise etwa um 10 bis 40 mm, 
insbesondere um etwa 15 bis 35 mm. In einem derartigen 
Uberlappungsbereich ist einerseits problemlos eine geeignet 
dimensionierte Beriihrungsflache des Bedienbereiches reali- 
sierbar. Andererseits ist die Tiefe des einer Bedienperson zu- 
gewandten Arbeitsplattensteges typischerweise auf etwa 
50 mm begrenzt. Abhangig von den jeweiligen besonderen 
Gegebenheiten kann der Bedienbereich der Kochplatte al- 
ternativ auch an einem der Seitenbereiche der Kochplatte 
vorgesehen sein. 

Vorteilhafterweise ist die Kochplatte mit Hilfe eines ge- 
eigneten Abstandshalters von der Oberseite der Arbeits- 
platte beabstandet. Dies gewahrleistet zum einen eine feste 
und dichte Halterung des Kochfeldes in der Arbeitsplatte 
25 und schafft zum anderen einen Raum zur Unterbringung der 
Sensoren. 

Nachfolgend ist anhand schematischer Darstellungen ein 
Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemaBen Kochfeldes 
beschrieben. 
Es zeigen: 

Fig, 1 in einer Seitenansicht teil weise in einer Schnittdar- 
stellung abschnitts weise das in die Arbeitsplatte eingebaute 
Kochfeld und 

Fig* 2 in verkleinertem MaBstab in einer Draufsicht das 
eingebaute Kochfeld. 

Fig, 1 zeigt den einer Bedienperson zugewandten Front- 
bereich einer Arbeitsplatte 1 mit einem rechteckigen Aus- 
schnitt 3 zum Einbau eines Touch-Control- Kochfeldes 5. 
Das Kochfeld 5 weist eine Kochplatte 7 aus Glaskeramik 
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Temperatur der Beriihrungsflache um etwa 1 K reduziert, ist 40 auf, an deren Unterseite ein metallischer Rahmen 9 im we- 



dadurch mit einfachen Mitteln eine deutliche Herabsetzung 
der Bertihrungsflachentemperatur moglich. Besonders giin- 
stig ist es, wenn die Beruhrungsflachen auBerhalb eines 
wannenfbrmigen Gehauses zur Aufnahme der Heizkorper 
und weiterer Funktionskomponenten des Kochfeldes ange- 
ordnet sind. ErfindungsgemaB kann stets ein geeigneter Ab- 
stand des Bedienbereiches vom Rand der Kochplatte einge- 
halten werden. 

Vorteilhafterweise sind die Sensoren in dem Spalt zwi- 



sentlichen umfangsseitig dicht befestigt ist. Durch eine Bo- 
denplatte 11 wird der Rahmen 9 zu einem wannenformigen 
Gehause des Kochfeldes 5 erganzt, in dem dessen Funkti- 
onskomponenten angeordnet sind. An der Unterseite der 
45 Kochplatte 7 sind im Bereich der vier markierten Kochstel- 
len topffbrrnige Heizkorper 13 gehaltert. Mit dem Rahmen 9 
ist das Kochfeld 5 in den Ausschnitt 3 eingesetzt. Dabei liegt 
ein oberer rechtwinkelig abstehender Endabschnitt des Rah- 
mens 9 an der Oberseite der Arbeitsplatte 1 umfangsseitig 



schen der Kochplatte und der Arbeitsplatte angeordnet. Dies 50 auf. Die Kochplatte 7 erstreckt sich uber den Ausschnitt 3 



ist zum einen ein kuhler Bereich der Anordnung und zum 
anderen wird das durch die Anordnung vorgegebene Raum- 
angebot optimal genutzt. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist der Sen- 
sor durch eine Metallelektrode gebildet, die an der Unter- 
seite der Kochplatte im Bedienbereich aufgebracht ist. Die 
dunne Metallelektrode kann durch das Aufkleben einer ge- 
eigneten Folie oder durch eine geeignete Beschichtungs- 
bzw. Bedruckungstechnik an der Unterseite der Kochplatte 



hinaus oberhalb der Arbeitsplatte 1 in deren frontseitigen 
Endabschnitt und endet kurz vor der frontseitigen Kante der 
Arbeitsplatte 1 mit einer kurzen Facette. Dabei uberdeckt 
die Kochplatte 7 die Arbeitsplatte 1 um etwa 35 mm. In die- 
55 sem Uberlappungsbereich ist ein Bedienbereich 15 des 
Kochfeldes 5 vorgesehen. Beabstandet davon ist zwischen 
den beiden frontseitig angeordneten Kochstellen und dem 
Bedienbereich 15 ein Anzeigebereich 17 des Kochfeldes 5 
angeordnet. Die Kochplatte 7 liegt umfangsseitig zusatzlich 



aufgebracht sein. Der kapazitive Abgriff durch eine oder 60 auf einem rahmenartigen elastischen und dichtenden Ab 

mehrere Elektroden ist dabei aufgrund des flachen Aufbaues standselement 19 auf. 

und der sicheren MeBtechnik besonders geeignet. Alternativ Im Bedienbereich 15 sind an der Unterseite der Koch- 

konnte zum induktiven Abgriff auch eine spiralfbrmige platte 7 mehrere dunne kreisformige Elektroden 21 einer ka- 

Flachspule an der Unterseite der Kochplatte vorgesehen pazitiven Touch-Control-Sensoranordnung aufgedruckt. 

sein. Ebenfalls ware es moglich, im Bereich unterhalb der 65 Durch das Setzen eines Fingers der Bedienperson auf die 

Beruhrungsflachen geeignete Reflektoren vorzusehen, die Elektrode 21 wird die Kapazitat der Sensoranordnung ver- 

im wesendichen waagrecht unterhalb der Kochplatte von ei- andert und als Bedienwunsch erkannt. Von den Elektroden 

ner geeigneten Infrarotsensorik ausgesendete Infrarotstrah- 21 fuhren zwischen der Unterseite der Kochplatte 7 und dem 
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im wesentlichen dicht anliegenden Rahmen 9 jeweils 
schmale parallel gefuhrte diinne Sensorleitungen 23 in den 
innerhalb des Kochfeldgehauses angeordneten Anzeigebe- 
reich 17 der Kochplatte 7. Dabei ist die Geometrie der Sen- 
sorleitungen 23 derart gestaltet, daB eine Beruhrung mit ei- 5 
nem Finger der Bedienperson in diesem Bereich zu keiner 
Fehlbedienung des Kochfeldes 5 fuhren kann. Zum Schutz 
und zur elektrischen Isolation der Elektrode 21 und der Sen- 
sorleitungen 23 sind diese mit einer geeigneten Isolations- 
schicht 25 iiberzogen. Im Anzeigebereich 17 enden die Sen- 10 
sorleitungen 23 in entsprechenden Kontaktpads 27. Uber 
Federelemente 29 sind die Kontaktpads 27 und damit die 
Elektroden 21 der kapazitiven Sensoranordnung mit einer 
Elektronikleiterplatte 31 elektrisch leitend verbunden. Auf 
dieser Leiterplatte 31 sind unter anderem an sich bekannte 15 
Anzeigeelemente 33 z. B. in Form von Siebensegmentan- 
zeigen angeordnet. Diese Anzeige- und Bedienelemente 27, 
29, 31 sind in einem an der Unterseite der Kochplatte 7 ge- 
halterten Gehause 35 zusammen mit Schaltelementen 37 zur 
Steuerung der Heizleistung der Heizkorper 13 vorgesehen. 20 

Patentanspruche 

1 . Kochfeld zum Einbau in eine Kochfeldaufnahme ei- 
ner Arbeitsplatte mit einer Kochplatte aus Glaskeramik 25 
oder ahnlichem mit Beruhrungsflachen eines Bedien- 
bereiches auf der Oberseite der Kochplatte, die durch 
unterhalb der Kochplatte angeordnete Sensoren einer 
Bedieneinheit uberwacht sind, die in Verbindung steht 
mit einer Steuereinheit zum Steuern von unterhalb der 30 
Kochplatte angeordneten Heizelementen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kochplatte (7) die Arbeitsplatte 
(1) bei in die Kochfeldaufnahme (3) eingebautem 
Kochfeld (5) mit seinem Bedienbereich (15) uberdeckt, 

so daB dieser zumindest zum Teil auBerhalb der Koch- 35 
feldaufnahme (3) angeordnet ist. 

2. Kochfeld nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Sensoren (21) zwischen der Kochplatte (7) 
und der Arbeitsplatte (1) angeordnet sind. 

3. Kochfeld nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB der Sensor (21) durch eine Metailelek- 
trode gebildet ist, die an die Unterseite der Kochplatte 
(7) im Bedienbereich (15) aufgebracht ist. 

4. Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Kochplatte (7) 45 
die Arbeitsplatte (1) etwa um 10 bis 40 mm, insbeson- 
dere um etwa 15 bis 35 mm uberlappt 

5. Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Bedienbereich 
(15) in dem einer Bedienperson zugewandten frontsei- 50 
tigen Endabschnitt der Kochplatte (7) vorgesehen ist 

6. Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Kochplatte (7) 
mit Hilfe eines Abstandshalters (19) von der Oberseite 
der Arbeitsplatte (1) beabstandet ist 55 
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Abstract of DE19817195 

The cooking hob has a ceramic hob surface (7) 
with a number of cooking zones positioned above 
respective electric heating elements, controlled 
via touch control operating fields (15) provided at 
the edge of the hob surface, which lips over the 
edge of the work top (1 ) in which the cooking hob 
is fitted, to lie outside the cooking zone area. 
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